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三星扩大忠清地区投资至约1080亿
美元，用于HBM、OLED和电池枢纽

要点

三星集团12日在忠南牙山三星电子温阳园区举行的忠清地区大型项目动工仪式上披露，将当地投资提高至144

万亿韩元（约1080亿美元），较7月公布的140万亿韩元计划增加4万亿韩元，并提前主要工厂动工日期。投资

由四家关联公司分担：三星电子60万亿韩元、三星显示67万亿韩元、三星电机8万亿韩元、三星SDI 9万亿韩

元。布局以牙山、天安和世宗为中心，同步建设半导体、显示器和电池生产生态。

三星电子向温阳和天安投入60万亿韩元建设HBM生产基地，较7月计划增加4万亿韩元。温阳园区5号线初期投

资6万亿韩元；工厂地上三层、总建筑面积约9400坪，生产下一代HBM。为应对服务器内存需求激增，建设日

程比原计划提前一年，目前正进行地基工程，目标2028年6月投入运营。

三星显示向牙山和天安投资67万亿韩元，其中牙山A7先进OLED线获5.9万亿韩元（约44亿美元）。A7线总建

筑面积约17万坪，生产可折叠设备、平板电脑和笔记本电脑用下一代OLED面板；该线10月开工，目标2029年

下半年量产。

三星电机向世宗园区投入8万亿韩元扩大AI服务器先进封装基板产能，其中4.3万亿韩元（约32亿美元）建设地

上四层、总建筑面积约3万坪的新工厂；新厂10月开工，目标2028年9月量产，并寻求在附近获取更多土地、扩

大投资规模。三星SDI向天安园区投资9万亿韩元，核心是开发下一代电池关键技术并建设验证新生产流程的母

工厂；该园区建设已于去年7月完成，设备自去年11月起运行，并仍在引入额外设备。
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